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1. Struktura prezentace

e Financni alokace a narodni podminky zpUsobilosti

® Proces zadosti o dotaci

e Po’adavky MSMT na pfijemce b&hem fedeni projektu
e Statistiky Ucasti pfijemcC z CR v ECSEL JU / KDT JU

® Prinosy Ucasti

e Iniciativa Cipy pro Evropu
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2. Narodni financovani projekti vyzkumu a inovaci (ECS)

e Celkova finanéni alokace MSMT 3 mil. EUR (rozdéleni na jednotlivé vyzvy
a rozdéleni miry podpory MSMT / EK / ptijemce k nalezeni v pracovnim
programu)

e Podminky pro narodni spolufinancovani:
* Nutna spoluprace akademického a podnikového sektoru z CR
 Zaslani cestného prohlaseni a specifikace nakladd projektu

® https://msmt.gov.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/spolecne-technologicke-

iniciativy-5-1
KDT-RIA EK + MSMT | Vlastni zdroje | KDT-1A EK + MSMT | Vlastni zdroje
Velky podnik 50 % 50 % Velky podnik 40 % 60 %
SME 70 % 30 % SME 50 % 50 %
VS / VVI 100 % 0% VS / VVI 100 % 0%
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3. Proces zadosti o dotaci
e Podani navrhu projektu Spolecnému podniku pro Cipy
* Faze PO —29. dubna 2025
* Faze FPP — zari 2025

e Zaslani ¢estného prohlaseni o zpUsobilosti a predbézné specifikace
nakladl projektu MSMT — zaf{ 2025 (spolu s FPP fazi Chips JU)

e Hodnoceni Chips JU — podzim 2025

e \lybéer projektd k financovani PAB Chips JU — prosinec 2025

e Grant Agreement Preparation (GAP) Phase Chips JU — jaro 2026

e \/yzva k podani 4dosti o vydani rozhodnuti o poskytnuti podpory MSMT

—jaro 2026 (navazné na GAP)
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4. Pozadavky MSMT na pFijemce b&hem feseni projektu

e Dva poskytovatelé podpory => dvoji vykazovani (vi&i MSMT a v(&i EK)
* Neni sladéné — reportovaci obdobi, kurzy prepoctu EUR/CZK

e Narodni vykazovani— vychazi ze zdkona 130/2002 Sb. a rozhodnuti o
poskytnuti podpory

* Prubézna financni zprava za uplynuly kalendarni rok — kazdorocné
* Prubézna technicka zprava + oponentni posudky — 1x béhem reseni
e ZaverecCné oponentni rizeni — po konci projektu
e Nutné dodrzet:
* Pomér financovani EK: MSMT
* Rozdéleni podpory MSMT v kalendaFnich letech

* Celkové uznatelné naklady (ne nizsi nez plan)
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5. Uspésnost zadatelli z CR — narodni financovani
e Nasobné vyssi ve srovnani s H2020 / HE
e V celoevropském meritku obdobna jako u ostatnich zemi

e U ECSEL JU (7 let) celkem 29 projekt(i se 74 G¢astmi subjekt( z CR
financovanych MSMT (32 % ze viech projektd ECSEL JU) => 432 mil. CZK

e U KDT JU (3 roky) celkem 14 projektC s 32 U&astmi subjektt z CR
financovanych MSMT (23 % ze vech projekt KDT JU) => 225 mil. CZK

e U Chips JU (1 rok) zatim 5 projektd s 11 G&astmi subjekt( z CR
financovanych MSMT (45 % ze viech projektd Chips JU) => 3 mil. EUR
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6. Uspésnost zadatelG z CR
— EVU financovani (ECSEL JU,
KDT JU)

Souhrn -tuzemska uéastv JUs ECSEL a KDT v programech H2020 a HE!

: Pocetfinancovanych | Cisty pfispévek EU v

Organizace iEasti EUR
WYSOKE UCENI TECHMICKE WV BRMNE 32 460 378763
INSTITUT MKROELEKTROMICKYCH APLIKACI SRO 27 184 325 388
ZAPAD OCESKA UNWVERZITA W PLZNI B 122991489
CESKE WYSOKE UCENITECHNCKE WV PRAZE b 93973125
UNNERZITA KARLOWA 2 25370625
CRYTUR SPOL SRO 2 244591031
HONEYWELL INTERMATIOMAL SRO 1 18 336 156
UJV REZ AS 1 15550 325
ON DESIGH CZECH SRO 1 14 564 095
FEI CZECH REPUBLIC SRO 1 12198 809
TRUSTRPORT AS 1 10167 594
USTAY TEORIEE INFORMACE A AUTOMATIZACE AV 9 7778750
CRWVI
CAMEA SPOL SRO 7 6437413
SMARTMOTION SR.O. 3 1893 697
LESPROJEKT SLUZBY SRO 1 1516 875
MNXP SEMICONDUCTORS CZECH REPUBLIC SRO 2 671747
THERMO FISHER SCIENTIFIC BRMO SRO 1 332625
COGNITECHNA SRO 1 273000
AVL MORAVIAS RO 1 253313
CODASPSRO 1 237781
TECHNICKA UNWERZITA W LIBERCI 2 182 131
WSB - TECHMICAL UNNMERSITY OF OSTRAVA 1 160563
REX CONTROLS SRO 2 126 900
FYZIKALMIUSTAY AV CRV.V] 2 114 100
TECOAS 1 112 500
Masankova univerzita 1 96000
ROBOAUTOSRO. 1 96000
WVALEO AUTOKLIMATZACE K.S. 1 91500
FACTORIO SOLUTIONS SRO 1 71250
AISSPOLSRO 1 68250
WYZKUMNY USTAV ZVOCISME VYROBY V.V . 1 52300
UHRINEVES
STMICROELECTROMICS DESIGN AND APPLICATION 2 60350
SRO
Total 124 1002984 445

Zdrof Evropskd komise - eCORDA Grants - 22 srpna 2022 (H2020) 3 8. [istopady 2024 (HE)

Zpracovale Technologicke centrum Praha, 17. 1. 2025, wjtechiitc.cz
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7. Pfinosy ucasti pro prijemce z CR

® Partnerstvi se spickovymi vyzkumnymi institucemi a vedoucimi
evropskymi firmami v oboru ECS

e Excelentni vyzkumné a vyvojové projekty s presahem do aplikacni sfery
® Mezinarodni spoluprace

e Mezisektorova spoluprace

e \/yvoj novych produktl, sluzeb a know-how

e Zvyseni poCtu zamestnancuy, rozvoj firmy, zvyseni uplatnéni na trhu

e Zvyseni poctu publikaci, uplatnéni poznatk( pri vyuce a dalsim vyzkumu
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8. Vyzvy Chips for Europe Initiative
e Kompetencni centra
* Uzavreno, probiha proces GAP s UspéSnym zadatelem
e Pilotni linky
* Bez Ucasti CR v bé&Zicich projektech
 Pilotni linky pro kvantové technologie — probiha hodnoceni 1. faze
e Navrharskeé platformy

* U zatim vyhlasenych vyzev prozatim pouze EU financovani
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P !\/
MINISTRY OF EDUCATION,
YOUTH AND SPORTS

THANK YOU FOR YOUR ATTENTION

MGR. MICHAL VAVRA
ODBOR VYZKUMU A VYVOJE

TEL. : +420 234 812 853
MoB.: +420 773 793 439
E-MAIL: MICHAL.VAVRA@ MSMT.GOV.CZ

@

Karmelitska 529/5 msmt@msmt.cz +420 234 811 111 www.msmt.cz
118 12 Prague 1



https://www.google.cz/maps/place/Karmelitsk%C3%A1+529/5,+118+00+Praha+1-Mal%C3%A1+Strana/@50.0852785,14.401439,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x470b94e3028a6d63:0xc245e5c6bd645e50!8m2!3d50.0852785!4d14.4036277
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